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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Verfahren zum Verpressen von mehrlagigen Leiterplatten 

(g) Beim Verpressen von hochlagtgen Leiterplatten mittels 
Kupferfolie an den Aufienlagen und Stahltrennblechen, neigt 
die Kupferfolie haufig zur Faltenbildung. Zur Vermeidung 
dieses Nachteils sieht die Erfindung daher vor, Stahltrenn- 
bleche zu verwenden, deren Warmeausdehnungskoeffizient 
dem der Kupferfolie angenahert ist 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verpressen 
von mehrlagigen Leiterplatten mit Kupferfolien an den 
AuBenlagen unter Druck- und Warmeeinwirkung sowie 
Stahltrennblechen zum Trennen der einzeinen PreBsta- 

Die beiden AuBenlagen einer mehrlagigen Leiterplat- 
te sind mit ganzflachigen Kupferfolien ausgerustet, die 
beim Laminiervorgang mit Hilfe der darunter iiegenden 
Pre-Preg-Schicht auf das jeweiiige Paket auflaminiert 
werden. Aus diesen Folien wird das Endleiterbild geatzt 
Die Kupferoberflache muB dabei frei von Eindrucken, 
.Kratzern und Erhebungen sein. Diese GleichmaBigkeit 
erreicht man dann, wenn Stahlbleche mit einer glatten 
Oberflache als Trenn- und PreBbleche eingesetzt wer- 
den. Obwohi diese Flachen standig gereinigt und gege- 
benenfalls poliert werden, urn Ruckstande auf den Ble- 
chen oder rauhe Oberflachen zu beseitigen, stelit man 
nach dem Laminiervorgang haufig an den Kupferfolien 20 
der AuBenlagen, vor allem in solchen Bereichen, in de- 
nen auf den Innenlagen die Kupferkaschierung abgeatzt 
Lst, eine Faltenbildung fest 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, em 
Verfahren anzugeben, bei dem die Faltenbildung bei 2 5 
den Kupferfolien auf den AuBenlagen von mehrlagigen 
Leiterplatten vermieden wird. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird dabei so verfahren, 
daB der Warmeausdehnungskoeffizient der Stahltremv 
bleche etwa gleich dem Warmeausdehnungskoeffizien- 
ten der Kupferfolie ist , 

Durch diese MaBnahmen wird erreicht, daB sich 
Stahltrennbieche und Kupferfolien zeitiich und ortlich 
gleichmaBig ausdehnen, so daB die durch unterscmedli- 
che Temperaturkoeffizienten erzeugte Faltenbildung 35 
vermieden wird Dadurch wird die Qualitat derartiger 
Leiterplatten verbessert und der AusschuB vernngert 
Anhand der Figur wird die Erfindung naher erlautert. 
Die Figur zeigt ein PreBpaket mit mehreren Innenla- 
gen 1, sowie den auf den AuBenseiten dieses Pakets 40 
aufzul'aminierenden Kupferfolien 2 und die zwischen 
den Innenlagen und der Kupferfolie zum Zwecke des 
Auflaminierens aufgebrachten Pre-Preg-Schichten 3. 
Ober den Kupferfolien 2 liegen die Stahltrennbieche, 
die zwischen den einzeinen zu verpressenden Stapeln 45 
von mehrlagigen Leiterplatten angeordnet sind In der 
vorliegenden Zeichnung ist lediglich ein solcher Stapel 
dargestellt 

Oblicherweis verwendete Stahltrennbieche mit Aus- 
dehnungskoeffizienten von ca. 10- 10~ 6 pro Grad Celsi- 
us fuhren bei der Erwarmung auf ca. 180° (Laminiertem- 
peratur)wegendes hierbei entstehenden flachigen Kup- 
feruberschusses zu Falten in der Kupferfolie. Diese wer- 
den dadurch vermieden, daB man den Warmeausdeh- 
nungskoeffizienten dieser Stahltrennbieche auf 16- 10" 
pro Grad Celsius erhoht, urn dadurch naher an den Aus^ 
dehnungskoeffizienten von Kupfer zu gelangen. 

Patentanspruch 

Verfahren zum Verpressen von mehrlagigen Lei- 
terplatten mit Kupferfolien an den AuBenlagen un- 
\ ter Druck- und Warmeeinwirkung sowie Stahl- 
y trenhblechen zum Trennen der einzeinen PreBsta- 
pel dadurch gekennzeichnet, daB der Warmeaus- 
dehnungskoeffizient der Stahltrennbieche etwa 
gleich dem Warmeausdehhungskoeffizienten der 
Kupferfolie ist 
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